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Abstract (en)
An installation switch has a contact point (11, 13), a latching mechanism (20) and at least one excess current trip device (48), preferably in the form
of a thermal bimetallic strip which, in the event of an excess current, acts on a latching point (27) in the latching mechanism, as a result of which
the contact point (11, 13) is opened. A transmission mechanism (48) which can be adjusted as a function of the desired trip excess current and
transmits the movement of the excess current trip device (48) in the event of a tripping process to the latching point (27) of the latching mechanism
(20) is provided between the latching mechanism (20) and the excess current trip device (48) for setting to a specific trip current. This transmission
mechanism has its own latching point (34, 38) for the purpose of a defined trip. <IMAGE>

Abstract (de)
Ein Installationsschalter besitzt mit eine Kontaktstelle (11, 13), ein Schaltschloß (20) und zumindest ein Überstromauslöser (48), vorzugsweise
in Form eines Thermobimetalles, welcher bei einem Überstrom auf eine Verklinkungsstelle (27) im Schaltschloß einwirkt, wodurch die
Kontaktstelle (11, 13) geöffnet wird. Zur Einstellung auf einen bestimmten Auslösestrom ist zwischen dem Schaltschloß (20) und dem
Überstromauslöser (48) ein abhängig von dem gewünschten Auslöseüberstrom verstellbarer Übertragungsmechanismus (48) vorgesehen, der
die Bewegung des Überstromauslösers (48) bei einem Auslösevorgang auf die Verklinkungsstelle (27) des Schaltschlosses (20) überträgt. Dieser
Übertragungsmechanismus besitzt zwecks definierter Auslösung eine eigene Verklinkungsstelle (34, 38). <IMAGE>
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